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기술 문의 : 김대용 책임연구원 daeyong@kims.re.kr 

 전자기 성형 기술은 전기를 에너지원으로 하는 고속 성형(high speed forming) 또는 충격 성형(impulse forming) 기술 

 저장된 전기 에너지를 순간적으로 코일에 방전할 때 코일 주변에서 형성되는 자기장과 금속 판재(또는 관재)에 유도되는 전류의 

상호 작용의 의해서 발생하는 전자기력을 이용하여 금속 판재를 고속으로 가공하는 기술 

 국내 소성가공 시장의 연간 생산량은 26만 톤 규모로 세계 소성가공 시장의 약 4%를 차지함. 국내 자동차와 전기전자 부품 분야에서 

높은 연간 성장률이 기대되고 있기 때문에 소성가공 시장의 성장률을 4.5~4.9%대로 견인할 것으로 전망 

초고속 전자기 성형 기술 
(Hyper Speed Electromagnetic Forming Technology) 

기술개요 및 주요내용 

시장성 및 사업성 

기술개발단계 및 보유기술현황 

보유기술현황 

1. [특허] 전자기성형용 헬리컬 코어구조 및 이를 이용한 전자기 성형장치(출원번호 : 10-2013-0058791) 

2. [특허] 높은 비투자율을 갖는 가공물의 전자기성형 방법 및 장치(출원번호 : 10-2013-0058774) 

Technology Readiness Level : 유사환경에서의 Working model 검증(5단계) 

기술개요 

경쟁기술 대비 우수성 기술 주요내용 

 기대효과 

- 성형 시간 200μs 이하로 생산 속도 향상 

- 공정 합리화를 통한 생산 공정 축소  

- 국가 주력산업인 수송기기 부품 제조 공정 혁신에 기여 

- 자동차, 항공 부품 성형 기술 윈도우 확대 

 이전가능기술 

- 전자기 성형 장비 국산화 제작 기술  

- 다물리 해석 기반 코일 설계 기술 

- 자동차 알루미늄 부품 일체화 성형 기술  

 판재의 초고속 변형 제어를 통한 성형성 향상 및 탄성복원 

저감으로 기존 성형 기술의 한계 돌파 

 성형 시간 200μs 이하로 생산 속도 향상 

 재료, 기계, 전기 공학이 어우러진 다 학제 간 융합 기술 

 윤활제 사용 없이 성형이 가능한 친환경 공정 


